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Les capots de blindage sont généralement utilisés a des fins de blindage de
composant sur PCB ou parfois méme le blindage globale de I'ensemble du PCB. Les
technologies employées pour produire ces boitiers de blindage dépendent de leur
taille, forme et du besoin en quantité. Nous avons le choix entre I'emboutissage et la
photogravure. AB2E maitrise ces deux technologies de fabrication afin de répondre
au mieux a votre besoin custom ou standard. L'emboutissage est généralement
utilisé pour des séries > 10000 piéces ou 3000 piéces récurrentes, permettant
I'amortissement de I'outillage. La photogravure permet grace a son faible co(t
d'outillage de vous proposer des petites et moyennes séries et aussi a I'unité, pour
des applications sur cahier des charges de fagon trés économique. De plus elle
permet d'obtenir rapidement sous 10 jours votre prototype.

@ Comparatif de technologies

Caractérisques Emboutissage Photogravure
Matiére utilisée Acier étaméx* Maillechort (alliage Cu/Ni/Zn)*
Epaisseur (mm) 0,2a1 0,2a0,8
Tolérance (mm) +/- 0,15 voir page 2
Rentabilité qté > 10 000 approx. 1 a 10 000 approx.

*Autres matiéres sur demande : Cuivre Beryllium, Alliage Nickel Argent.

@ Options de conception

Réalisable en 1 ou 2 parties (ceinture + couvercle).
Avec ou sans pattes de fixation.
Différentes solutions de fermeture du couvercle sont proposées.

Possibilité de compartimenter I'intérieur du boitier (illustration page3).

@® Avantages de la photogravure

Gravure (logo) sur demande.
Choix de finition : mat ou brillant.

Tolérances plus fines.

Courbes d'atténuation de blindage pour une piéce en photogravure:

Champ proche 3 5 mm Champ lointain 3 50 mm

Circuit Izolation (dB)
Circuit Izolation (dB)

Fréquence (GHz) Fréguence (GHz)

NB: Valeurs mesurées sur une piéce en acier. Ces valeurs ne sont que contractuelles puisque chaque capot, aura selon son
design des spécifications propres (atténuations). La valeur en décibel du Circuit Isolation est la mesure aprés blindage qui
provient d'un PCB ayant une certaine valeur de référence avant blindage de 1 a 10 Ghz. De Ila, en est déduit I'atténuation
en (dB) du capot de blindage.
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@ Tolérances photogravures

Dimension Min. (Trous ou Fentes)
Epaisseur métal [T] Taille Min,
< 0,15 mm 0,15 mm
= 0,15 mm T

Tolérance sur distance entre axe :

Tolérance sur dimension
Epaisseur métal [T] Talérance
= 0,25mm +/- 0,025 mm
£ 0.253 mm +/- 10% deT

Rayon exterieur:

SECTION A8

Rayon intarieur:

[R)=1/3T (R)=2/3T

Aspérité de gravage surles bords

=10%: T
et i

/2
r_T

# Conditionnements

Largeur Min. de barres entre fentes

Epaisseur métal [T)

Largeur Min,

=0,10 mm

0,10mm

= 0,10 mm

T

+/- 0,012 mm

Profondeur max d'attaque
jusqu'd 60% de |'épaisseur,
1‘ Tolérance stricte de +/~0,02 mm

SIJF demande,
‘HK

Epaisseur métal [ T ]

Selon vos besoins , AB2E conditionne vos capots en bande (Tape Reel) pour une implantation automatisée,
sur plateau (Tray) ou en vrac.
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@ Illustrations

Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent étre considérés uniquement a titre indicatif. AB2E
n‘ayant aucun contr6le sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il releve de la responsabilité de
I'utilisateur d’effectuer ses propres tests pour s’assurer que le produit correspond bien a ses besoins.
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